
                                                

                         

【股票代號：7886】 

「科建國際實業股份有限公司興櫃前法人說明會」 

邀請通知 
各位投資先進 鈞鑒： 

科建國際實業股份有限公司(股票代號：7886，以下簡稱為科建)受邀參加宏遠證券舉辦之

法人說明會，預計於115年1月13日(星期二)，向各位投資先進分享公司營運現況暨未來展望，敬

邀 您蒞臨指教！ 

 

科建設立於民國94年11月2日，研發團隊具備以半導體及精密金屬加工的核心背景，熟稔不

同材料屬性與對應製程關鍵技術，進而快速回應客戶需求，形成技術研發與即時服務兼具的優

勢。 

科建主要客戶為晶圓代工龍頭廠及半導體設備國際大廠為主，並於113年度成功打入低軌衛

星與通訊關鍵零組件產品，並開始供貨予指標性大廠，另於114年度成為國內IC測試分選機大廠

之供應鏈，將持續挹注公司業績動能。 

截至民國114年12月底止，科建實收資本額為新臺幣249,780仟元，隨著全球企業數位轉型與

AI智慧應用持續深化，且低軌衛星與通訊市場需求強勁之條件下，加上科建技術成熟及高度品

質控管之能力下，具備高度穩定性與市場競爭力，致力成為國際大廠不可或缺之重要供應商。 

 

時間：中華民國115年1月13日（星期二）下午2時30分 

地點：宏遠證券703會議室 (台北市信義路四段236號7樓) 

主講人：董事長 劉元周 

法人說明會程序表 

 
注意事項： 

一、因本次座談會場地座位有限，故報名方式採線上報名，請各位投資先進務必於1/12(一)下午

三點前完成報名，謝謝。 

二、您所填寫之相關資料，表示同意做為本公司此次邀請您參加法人說明會及日後本公司或發

行公司寄發相關訊息使用。 

 

報名網址：https://hon-m.honsec.com.tw/conference/regist.aspx?id=1186 

 

如有任何疑問，歡迎與我們聯繫：宏遠證券 (Tel : +886.2.27008899) 

資本市場處 郭小姐 (分機 8313) E-Mail ：jessica.kuo@honsec.com.tw 

時間 程序 

14：00－14：30 來賓簽到 

14：30－14：35 宏遠證券介紹公司經營團隊、公司致詞 

14：35－15：15 報告公司營運現況及未來展望 

15：15－16：00 問題解答（Q&A） 
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